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12. GMM/DVS-Tagung fur die Baugruppenfertigung in der Elektronikindustrie am 04./06. Marz 2024 in
Fellbach

EBL-Preis fur den wissenschaftlichen
Nachwuchs

Die GMM/DVS-Tagung ,Elektronische Baugruppen und Leiterplatten“ EBL ist die wichtigste deutsch-
sprachige Plattform in dem Bereich der elektronischen Baugruppenfertigung. Hier treffen sich Experten
und Expertinnen aus Industrie und Wissenschaft. Bei uns wird Nachwuchsarbeit grol3geschrieben!
Anlasslich der EBL 2024 wird in bewahrter Weise eine eigene Nachwuchs-Session ausgerichtet. Im
direkten Anschluss erfolgen die Auswahl und die Preisvergabe.

Der Gewinner erhalt einen Geldpreis in Hohe von 500 Euro.

Warum sollte ich teilnehmen?

Ihr Vortrag kann das Sprungbrett in eine vielversprechende Karriere sein: Eine gut dotierte Stelle in der
Industrie oder die Méglichkeit zur Promotion! Sie erhalten die Chance, sich und lhr Thema zu préasen-
tieren und mit einer Vielzahl potenzieller Arbeitgeber zu diskutieren. Viele Tagungsteilnehmer sind Ent-
scheider in renommierten Unternehmen. In der Session fur den wissenschaftlichen Nachwuchs présentie-
ren Sie am ersten Tag der Veranstaltung in einer Plenarsitzung. Anhand der Vortrage wird der Preis-
trager ermittelt.

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

= Ich bin im Masterstudium und stehe kurz vor dem Abschluss bzw. habe mein Masterstudium vor
nicht mehr als einem Jahr beendet.
= Betreuende Lehrstuhlinhaber oder Institutsleiter befiirworten meine Teilnahme mit einem Vortrag.

= |ch bin nicht alter als 32 Jahre.

Was ist zu tun?

Nachwuchsforscher und Lehrstuhlinhaber/ Institutsleiter reichen gemeinsam ein Abstract ein.

Dieses beinhaltet:
= Eine ca. 200 Worter umfassende Kurzfassung

= Vollstdndige Angabe der Adresse des Autors/ Vortragenden:
Vorname, Name, Geburtsdatum, Firma / Institut, Adresse, Telefon, E-Mail

Homepage der Tagung unter www.ebl-fellbach.de
°® mit dem Stichwort "Nachwuchspreis"

' Abgabe bis zum 23. Juni 2023 per online-Tool auf der


http://www.ebl-fellbach.de/
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Die Programmkommission wéahlt die eingereichten Beitrége nach folgenden Kriterien aus:

= Die Arbeit ist neu und an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veréffentlicht worden
(auBer Pflichtverdffentlichung)

= Die Zielsetzung, die Ergebnisse der Arbeit und die Art, wie die Arbeit den Stand der Technik voran-
bringt, mussen klar beschrieben sein.

Die Autoren und Autorinnen werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde und erhalten eine
Schreibanleitung fir das Abfassen der Vertffentlichung.

Die Manuskripte mussen bis zum 15. November 2023 beim Veranstalter vorliegen.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Es wird ein zitierfahiger Tagungsband erstellt.

Konferenzsekretariat EBL 2024

Dr. Ronald Schnabel

VDE/VDI Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik
MerianstralRe 28° 63069 Offenbach/Main

Tel. 069 6308-227

Email: gmm@vde.com

www.ebl-fellbach.de

www.vde.com/gmm
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